
2018 年 6 月 11 日更新 
 

PCIM Europe 2018 は終了しました。ご来場ありがとうございました。 
 
2018 年 6 月 5 日（火）～6 月 7 日（木）３日間、ニュルンベルクメッセ（ドイツニュルン
ベルク）にて、パワーデバイスの専門展示会である PCIM Europe 2018 に出展いたします。 
 
◆会   期   ：2018 年 6 月 5 日（火）～6 月 7 日（木） 3 日間 
◆会   場   ：ニュルンベルクメッセ（ドイツ、ニュルンベルク） 
◆当社ブース：９－５５５  
 
◆主な展示内容（ヒートシンク製品） 
・Mg-SiC 

特徴：熱膨張 7.5ppm、熱伝導 230W/（ｍ・K)の軽量、低熱膨張、高熱伝導材料。 
反りが安定しており、高熱伝導とあわせ放熱性に優れています。 

用途：電鉄・産業機械・車載（EHV）用パワーモジュール 
 

・Ag-Diamond 
特徴：600W/mK 以上の熱伝導率を有する次世代ヒートシンク材料。銅よりも膨張係数は 

小さく、800℃の一般銀ロウ付けも可能な耐熱性も有しています。 
用途：高性能セラミックスパッケージのベース材、SiC/GaN 高性能デバイスの放熱基板 
 

など 
 
※ 『PCIM Europe 2018』の概要は、主催者のオフィシャルホームページをご覧下さい 
→https://www.mesago.de/en/PCIM/home.htm?ovs̲tnid=0 
 
 

 


